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提供一种用于制造一有机发光显示装置的

一封装结构的方法，包括以下步骤：提供一有机

发光部分；在所述有机发光部分上形成一第一封

装层，其中所述第一封装层包括红色、绿色和蓝

色子像素区域，分别对应于所述有机发光部分的

红色、绿色和蓝色子像素；通过喷墨打印，分别将

红色、绿色和蓝色彩膜形成在所述红色、绿色和

蓝色子像素区域；在所述第一封装层和所述红

色、绿色和蓝色彩膜上形成一平坦层、一第二封

装层和一遮光层，其中所述遮光层包括聚酰亚

胺；以及在所述遮光层上对应所述红色、绿色和

蓝色子像素区域的位置蚀刻出多个孔洞。
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1.一种用于制造一有机发光显示装置的一封装结构的方法，其特征在于：所述方法包

括以下步骤：

S10:提供一有机发光部分，其中所述有机发光部分包括红色子像素、绿色子像素和蓝

色子像素；

S20:在所述有机发光部分上形成一第一封装层，其中所述第一封装层包括红色子像素

区域、绿色子像素区域和蓝色子像素区域，分别对应于所述有机发光部分的红色子像素、绿

色子像素和蓝色子像素；

S30:通过喷墨打印，分别将红色彩膜、绿色彩膜和蓝色彩膜形成在所述第一封装层的

所述红色子像素区域、所述绿色子像素区域和所述蓝色子像素区域；

S40:通过紫外光照射，以固化所述红色彩膜、所述绿色彩膜和所述蓝色彩膜；

S50:在所述第一封装层、所述红色彩膜、所述绿色彩膜和所述蓝色彩膜上形成一平坦

层；

S60:在所述平坦层上形成一第二封装层；

S70:在所述第二封装层上涂布一遮光层，其中所述遮光层包括聚酰亚胺；以及

S80:通过光刻，在所述遮光层上对应所述红色子像素区域、所述绿色子像素区域和所

述蓝色子像素区域的位置蚀刻出多个孔洞。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于：所述第一封装层和所述第二封装层的材料为

SiN。

3.如权利要求2所述的方法，其特征在于：

步骤S20包括：通过化学气相沉积在所述有机发光部分上形成所述第一封装层；并且

步骤60包括：通过化学气相沉积在所述平坦层上形成所述第二封装层。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

步骤S50包括:通过喷墨打印技术，在所述第一封装层、所述红色彩膜、所述绿色彩膜和

所述蓝色彩膜上形成一透明的平坦层。

5.一种有机发光显示装置，其特征在于：所述有机发光显示装置包括：

一有机发光部分，包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素；以及

一封装结构，设置用以覆盖在所述有机发光部分，并且包括：

一第一封装层，设置在所述有机发光部分上，并且包括红色子像素区域、绿色子像素区

域和蓝色子像素区域，分别对应于所述有机发光部分的红色子像素、绿色子像素和蓝色子

像素；

一红色彩膜、一绿色彩膜和一蓝色彩膜，分别形成在所述第一封装层的所述红色子像

素区域、所述绿色子像素区域和所述蓝色子像素区域中；

一平坦层，设置在所述第一封装层、所述红色彩膜、所述绿色彩膜和所述蓝色彩膜上；

一第二封装层，设置在所述平坦层上；以及

一遮光层，设置在所述第二封装层上；其中所述遮光层包括聚聚酰亚胺，并且在所述遮

光层上对应所述红色子像素区域、所述绿色子像素区域和所述蓝色子像素区域的位置定义

多个孔洞。

6.如权利要求5所述的有机发光显示装置，其特征在于：所述第一封装层和所述第二封

装层的材料为SiN。
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7.一种用于一有机发光显示装置的封装结构，所述有机发光显示装置的一有机发光部

分包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素，其特征在于：所述封装结构包括：

一第一封装层，设置在所述有机发光部分上，并且包括红色子像素区域、绿色子像素区

域和蓝色子像素区域，分别对应于所述有机发光部分的红色子像素、绿色子像素和蓝色子

像素；

一红色彩膜、一绿色彩膜和一蓝色彩膜，分别形成在所述第一封装层的所述红色子像

素区域、所述绿色子像素区域和所述蓝色子像素区域中；

一平坦层，设置在所述第一封装层、所述红色彩膜、所述绿色彩膜和所述蓝色彩膜上；

一第二封装层，设置在所述平坦层上；以及

一遮光层，设置在所述第二封装层上；其中所述遮光层包括聚聚酰亚胺，并且在所述遮

光层上对应所述红色子像素区域、所述绿色子像素区域和所述蓝色子像素区域的位置定义

多个孔洞。

8.如权利要求7所述的封装结构，其特征在于：所述第一封装层和所述第二封装层的材

料为SiN。
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用于制造有机发光显示装置的封装结构的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及显示器技术领域，特别是涉及一种用于制造有机发光显示装置的封装

结构的方法，以及使用所述方法所制造的有机发光显示装置以及封装结构。

背景技术

[0002] 请见图1，其为现有具有偏光片30的有机发光显示装置的一剖面示意图。有机发光

显示装置包括一有机发光部分10，具有红色子像素11、绿色子像素12和蓝色子像素13，在有

机发光部分10形成封装层20和偏光片30(polarizer)。偏光片30能够有效地降低强光下面

板的反射率，却损失了接近58％的出光(即出光率约42％)，这对于有机发光二极管

(organic  light  emitting  diode,OLED)面板来说，极大地增加了其寿命负担。另一方面，

偏光片厚度较大(约60μm)、材质脆，不利于动态弯折产品的开发。为了开发基于OLED现实技

术的弯折产品，必须导入新材料、新技术以及新工艺替代偏光片30。

[0003] 请见图2，其为现有具有彩膜60的有机发光显示装置的一剖面示意图。有机发光显

示装置包括一有机发光部分40，具有红色子像素41、绿色子像素42和蓝色子像素43，在有机

发光部分40形成封装层50和使用彩膜层60(Color  Filter)。使用彩膜层60(Color  Filter)

替代偏光片30(polarizer)被归属为无偏光片(POL-less)技术，它不仅能将封装层的厚度

从约60μm降低至＜5μm。而且能够将出光率从42％提高至60％。然而，相对于偏光片，彩膜技

术的表面反射率较高，强光下的对比度较低，不利于室外显示。彩膜层60由红色(red)、绿色

(green)、蓝色(blue)彩膜61、62、63以及遮光层64(又称黑色矩阵，black  matrix)组成。在

OLED面板中，红色彩膜61、绿色彩膜62和蓝色彩膜63分别具有红色色阻、绿色色阻和蓝色色

阻，分别承担着对应红色子像素41、绿色子像素42和蓝色子像素63的出光；而遮光层64则主

要承担着防止面板的漏光与降低面板的反射的作用。

[0004] 然而，在现有的彩膜层的制程中必须使用到的三道光罩(mask)的光刻技术，制程

工艺繁复，并且光刻技术中的显影和烘烤的工艺会造成OLED的功能层的破坏。除此外，现有

的遮光层耐弯折性较差，因此有必要发展出一种用于制造有机发光显示装置的封装结构的

方法，其能够简化并改良彩膜层的制程，以及增强其耐弯折性。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种用于制造有机发光显示装置的封装结构的方法，其能

够简化有机发光显示装置的封装结构的制程工艺，降低所述制程工艺对机发光二极管

(organic  light  emitting  diode,OLED)面板的功能层的破坏，并增强其耐弯折性。

[0006] 为解决上述技术问题，本发明提供一种用于制造一有机发光显示装置的一封装结

构的方法，其特征在于：所述方法包括以下步骤：

[0007] S10:提供一有机发光部分，其中所述有机发光部分包括红色子像素、绿色子像素

和蓝色子像素；

[0008] S20:在所述有机发光部分上形成一第一封装层，其中所述第一封装层包括红色子
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像素区域、绿色子像素区域和蓝色子像素区域，分别对应于所述有机发光部分的红色子像

素、绿色子像素和蓝色子像素；

[0009] S30:通过喷墨打印，分别将红色彩膜、绿色彩膜和蓝色彩膜形成在所述第一封装

层的所述红色子像素区域、所述绿色子像素区域和所述蓝色子像素区域；

[0010] S40:通过紫外光照射，以固化所述红色彩膜、所述色彩膜和所述蓝色彩膜；

[0011] S50:在所述第一封装层、所述红色彩膜、所述绿色彩膜和所述蓝色彩膜上形成一

平坦层；

[0012] S60:在所述平坦层上形成一第二封装层；

[0013] S70:在所述第二封装层上涂布一遮光层，其中所述遮光层包括聚酰亚胺；以及

[0014] S80:通过光刻，在所述遮光层上对应所述红色子像素区域、所述绿色子像素区域

和所述蓝色子像素区域的位置蚀刻出多个孔洞。

[0015] 根据本发明的一个实施例的进一步特征，所述第一封装层和所述第二封装层的材

料为SiN。

[0016] 根据本发明的一个实施例的进一步特征，步骤S20包括：通过化学气相沉积在所述

有机发光部分上形成所述第一封装层；并且步骤60包括：通过化学气相沉积在所述平坦层

上形成所述第二封装层。

[0017] 根据本发明的一个实施例的进一步特征，步骤S50包括:通过喷墨打印技术，在所

述第一封装层、所述红色彩膜、所述绿色彩膜和所述蓝色彩膜上形成一透明的平坦层。

[0018] 本发明还提供一种有机发光显示装置，所述有机发光显示装置的封装结构是由上

述方法所制成，并且包括：

[0019] 一有机发光部分，包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素；以及

[0020] 一封装结构，设置用以覆盖在所述有机发光部分，并且包括：

[0021] 一第一封装层，设置在所述有机发光部分上，并且包括红色子像素区域、绿色子像

素区域和蓝色子像素区域，分别对应于所述有机发光部分的红色子像素、绿色子像素和蓝

色子像素；

[0022] 一红色彩膜、一绿色彩膜和一蓝色彩膜，分别形成在所述第一封装层的所述红色

子像素区域、所述绿色子像素区域和所述蓝色子像素区域中；

[0023] 一平坦层，设置在所述第一封装层、所述红色彩膜、所述绿色彩膜和所述蓝色彩膜

上；

[0024] 一第二封装层，设置在所述平坦层上；以及

[0025] 一遮光层，设置在所述第二封装层上；其中所述遮光层包括聚聚酰亚胺，并且在所

述遮光层上对应所述红色子像素区域、所述绿色子像素区域和所述蓝色子像素区域的位置

定义多个孔洞。

[0026] 根据本发明的一个实施例的进一步特征，所述第一封装层和所述第二封装层的材

料为SiN。

[0027] 本发明还提供一种用于有机发光显示装置的封装结构，所述有机发光显示装置的

一有机发光部分包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素，所述封装结构是由上述方法

所制成，设置用以覆盖在所述有机发光部分，并且包括：

[0028] 一第一封装层，设置在所述有机发光部分上，并且包括红色子像素区域、绿色子像
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素区域和蓝色子像素区域，分别对应于所述有机发光部分的红色子像素、绿色子像素和蓝

色子像素；

[0029] 一红色彩膜、一绿色彩膜和一蓝色彩膜，分别形成在所述第一封装层的所述红色

子像素区域、所述绿色子像素区域和所述蓝色子像素区域中；

[0030] 一平坦层，设置在所述第一封装层、所述红色彩膜、所述绿色彩膜和所述蓝色彩膜

上；

[0031] 一第二封装层，设置在所述平坦层上；以及

[0032] 一遮光层，设置在所述第二封装层上；其中所述遮光层包括聚聚酰亚胺，并且在所

述遮光层上对应所述红色子像素区域、所述绿色子像素区域和所述蓝色子像素区域的位置

定义多个孔洞。

[0033] 根据本发明的一个实施例的进一步特征，所述第一封装层和所述第二封装层的材

料为SiN。

[0034] 在本发明的所述用于制造有机发光显示装置的封装结构的方法中，以及所述方法

所制造的有机发光显示装置以及封装结构中，通过使用喷墨打印(ink  jet  printing)技

术，将红色色阻(color  resist)、绿色色阻和蓝色色阻准确的覆盖在有机发光显示装置的

红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素上，然后通过光照以固化而形成红色彩膜(color 

f i l t e r) 、绿色彩膜和蓝色彩膜，而得到内嵌彩膜薄膜封装结构(t h i n - f i l m 

encapsulation)。因此，有效地简化现有彩膜制程中必须使用到的三道光罩(mask)的光刻

技术，并且降低光刻技术中的显影和烘烤的工艺对OLED的功能层造成的破坏。此外，利用在

第二封装层封装层(SiN)上涂布黑色聚酰亚胺(polyimide,PI)作为遮光层，光刻露出红色

子像素、绿红色子像素和蓝色子像素，从而改良遮光层的耐弯折性。

附图说明

[0035] 本文所述的本发明，仅作为示例，参考附图，其中：

[0036] 图1为现有具有偏光片的有机发光显示装置的一剖面示意图；

[0037] 图2为现有具有彩膜的有机发光显示装置的一剖面示意图；

[0038] 图3为根据本发明的一实施例中，一种用于制造有机发光显示装置的封装结构的

方法的流程图；

[0039] 图4为根据本发明的一实施例中，所述用于制造有机发光显示装置的封装结构的

方法的步骤10和步骤20的侧面示意图；

[0040] 图5为根据本发明的一实施例中，所述用于制造有机发光显示装置的封装结构的

方法的步骤30和步骤40的侧面示意图；

[0041] 图6为根据本发明的一实施例中，所述用于制造有机发光显示装置的封装结构的

方法的步骤50和步骤60的侧面示意图；以及

[0042] 图7为根据本发明的一实施例中，所述用于制造有机发光显示装置的封装结构的

方法的步骤10和步骤80的侧面示意图，也可作为根据此方法所制造的有机发光显示装置以

及封装结构的剖面示意图。
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具体实施方式

[0043] 以下各实施例的说明是参考附加的图式，用以例示本发明可用以实施的特定实施

例。本发明所提到的方向用语，例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」

等，仅是参考附加图式的方向。因此，使用的方向用语是用以说明及理解本发明，而非用以

限制本发明。在图中，结构相似的单元是以相同标号表示。

[0044] 实施例一：

[0045] 请参考图3，其为根据本发明的一实施例中，一种用于制造有机发光显示装置的封

装结构的方法的流程图。以及参考图4至图7，为根据本发明的一实施例中，所述用于制造有

机发光显示装置的封装结构的方法的步骤10至步骤80的侧面示意图。

[0046] 本发明提供一种用于制造一有机发光显示装置1的一封装结构的方法，其特征在

于：所述方法包括以下步骤：

[0047] 如图4所示，步骤S10中，提供一有机发光部分100，其中所述有机发光部分包括红

色子像素101、绿色子像素102和蓝色子像素103。

[0048] 如图4所示，步骤S20中，在所述有机发光部分100上形成一第一封装层110，其中所

述第一封装层包括红色子像素区域111、绿色子像素区域112和蓝色子像素区域113，分别对

应于所述有机发光部分100的红色子像素101、绿色子像素102和蓝色子像素103。根据本发

明的一优选实施例中，所述第一封装层110的材料为氮化硅(SiN)，并且通过电浆辅助化学

气相沈积(plasma-enhanced  chemical  vapor  deposition,PECVD)在所述有机发光部分

100上形成所述第一封装层110。

[0049] 如图5所示，步骤S30中，通过喷墨打印(ink  jet  printing,IJP)，分别将红色彩膜

(color  fi  lter)121、绿色彩膜122和蓝色彩膜123形成在所述第一封装层的所述红色子像

素区域111、所述绿色子像素区域112和所述蓝色子像素区域113。根据本发明的一优选实施

例中，在所述喷墨打印(ink  jet  printing)技术中，将分别含有红色色阻(color  resist)

的材料、绿色色阻的材料和蓝色色阻的材料准确的覆盖在红色子像素区域111、绿色子像素

区域112和蓝色子像素区域113上。

[0050] 如图5所示，步骤S40中，通过紫外光照射，以固化所述红色彩膜121、所述色彩膜

122和所述蓝色彩膜123。

[0051] 如图6所示，步骤S50中，在所述第一封装层110、所述红色彩膜121、所述绿色彩膜

122和所述蓝色彩膜123上形成一平坦层130。根据本发明的一优选实施例中，通过喷墨打印

技术，在所述第一封装层110、所述红色彩膜121、所述绿色彩膜122和所述蓝色彩膜123上形

成一透明的平坦层130。

[0052] 如图6所示，步骤S60:中，在所述平坦层130上形成一第二封装层140。根据本发明

的一优选实施例中，所述第二封装层140的材料为氮化硅(SiN)，并且通过电浆辅助化学气

相沈积(plasma-enhanced  chemical  vapor  deposition,PECVD)在所述平坦层130上形成

所述第二封装层140。

[0053] 如图7所示，步骤S70中，在所述第二封装层140上涂布一遮光层150，其中所述遮光

层包括黑色聚酰亚胺(black  polyimide,black  PI)。

[0054] 如图7所示，步骤S80中，通过光刻，在所述遮光层上150对应所述红色子像素区域

111、所述绿色子像素区域112和所述蓝色子像素区域113的位置蚀刻出多个孔洞151、152、
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153。所述孔洞151、152、153分别作为红色子像素101、绿色子像素102和蓝色子像素103出光

的空洞，而黑色聚酰亚胺的遮光层150吸收外界的光线，降低反射。在本发明中使用黑色聚

酰亚胺作为遮光层150材质，具有优良的机械性能，可以改良现有技术中遮光层150的耐弯

折性能。

[0055] 实施例二：

[0056] 请参考图7为根据本发明的一实施例中，根据上述方法所制造的有机发光显示装

置的剖面示意图。

[0057] 本发明还提供一种有机发光显示装置1，所述有机发光显示装置1的封装结构是由

上述方法所制成，并且包括：一有机发光部分100以及一封装结构200。

[0058] 所述有机发光部分100，包括红色子像素101、绿色子像素102和蓝色子像素103。

[0059] 所述封装结构200，设置用以覆盖在所述有机发光部分100，并且包括：一第一封装

层110、红色彩膜121、绿色彩膜122、蓝色彩膜123、一平坦层130、一第二封装层140以及一遮

光层150。

[0060] 所述第一封装层110，设置在所述有机发光部分100上，并且包括红色子像素区域

111、绿色子像素区域112和蓝色子像素区域113，分别对应于所述有机发光部分的红色子像

素101、绿色子像素102和蓝色子像素103。根据本发明的一优选实施例中，所述第一封装层

110的材料为氮化硅(SiN)，并且通过电浆辅助化学气相沈积(plasma-enhanced  chemical 

vapor  deposition,PECVD)在所述有机发光部分上形成所述第一封装层110。

[0061] 所述红色彩膜121、所述绿色彩膜122和所述蓝色彩膜123，分别形成在所述第一封

装层的所述红色子像素区域111、所述绿色子像素区域112和所述蓝色子像素区域中113。根

据本发明的一优选实施例中，通过喷墨打印(ink  jet  printing)技术，将分别含有红色色

阻(color  resist)的材料、绿色色阻的材料和蓝色色阻的材料准确的覆盖在红色子像素区

域111、绿色子像素区域112和蓝色子像素区域113上而形成所述红色彩膜121、所述绿色彩

膜122和所述蓝色彩膜123。通过紫外光照射，以固化所述红色彩膜121、所述色彩膜122和所

述蓝色彩膜123。

[0062] 所述平坦层130，设置在所述第一封装层110、所述红色彩膜121、所述绿色彩膜122

和所述蓝色彩膜123上。根据本发明的一优选实施例中，通过喷墨打印技术，在所述第一封

装层110、所述红色彩膜121、所述绿色彩膜122和所述蓝色彩膜123上形成一透明的平坦层

130。

[0063] 所述第二封装层140，设置在所述平坦层上130。根据本发明的一优选实施例中，所

述第二封装层140的材料为氮化硅(SiN)，并且通过电浆辅助化学气相沈积(plasma-

enhanced  chemical  vapor  deposition,PECVD)在所述平坦层130上形成所述第二封装层

140。

[0064] 所述遮光层150，设置在所述第二封装层140上；其中所述遮光层150包括聚聚酰亚

胺，并且在所述遮光层上对应所述红色子像素区域111、所述绿色子像素区域112和所述蓝

色子像素区域113的位置定义孔洞151、152、153。根据本发明的一优选实施例中，通过光刻，

在所述遮光层上150对应所述红色子像素区域111、所述绿色子像素区域112和所述蓝色子

像素区域113的位置蚀刻出孔洞151、152、153。所述孔洞151、152、153分别作为红色子像素

101、绿色子像素102和蓝色子像素103出光的空洞，而黑色聚酰亚胺的遮光层150吸收外界
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的光线，降低反射。在本发明中使用黑色聚酰亚胺作为遮光层150材质，具有优良的机械性

能，可以改良现有技术中遮光层150的耐弯折性能。

[0065] 实施例三：

[0066] 图7为根据本发明的一实施例中，根据此方法所制造的封装结构的剖面示意图。

[0067] 本发明还提供一种用于有机发光显示装置1的封装结构200，所述有机发光显示装

置1的一有机发光部分100包括红色子像素101、绿色子像素102和蓝色子像素103，所述封装

结构200是由上述方法所制成，设置用以覆盖在所述有机发光部分100，并且包括：一第一封

装层110、红色彩膜121、绿色彩膜122、蓝色彩膜123、一平坦层130、一第二封装层140以及一

遮光层150。

[0068] 所述第一封装层110，设置在所述有机发光部分100上，并且包括红色子像素区域

111、绿色子像素区域112和蓝色子像素区域113，分别对应于所述有机发光部分的红色子像

素101、绿色子像素102和蓝色子像素103。根据本发明的一优选实施例中，所述第一封装层

110的材料为氮化硅(SiN)，并且通过电浆辅助化学气相沈积(plasma-enhanced  chemical 

vapor  deposition,PECVD)在所述有机发光部分上形成所述第一封装层110。

[0069] 所述红色彩膜121、所述绿色彩膜122和所述蓝色彩膜123，形成在所述第一封装层

的所述红色子像素区域111、所述绿色子像素区域112和所述蓝色子像素区域中113。根据本

发明的一优选实施例中，通过喷墨打印(ink  jet  printing)技术，将分别含有红色色阻

(color  resist)的材料、绿色色阻的材料和蓝色色阻的材料准确的覆盖在红色子像素区域

111、绿色子像素区域112和蓝色子像素区域113上而形成所述红色彩膜121、所述绿色彩膜

122和所述蓝色彩膜123。通过紫外光照射，以固化所述红色彩膜121、所述色彩膜122和所述

蓝色彩膜123。

[0070] 所述平坦层130，设置在所述第一封装层110、所述红色彩膜121、所述绿色彩膜122

和所述蓝色彩膜123上。根据本发明的一优选实施例中，通过喷墨打印技术，在所述第一封

装层110、所述红色彩膜121、所述绿色彩膜122和所述蓝色彩膜123上形成一透明的平坦层

130。

[0071] 所述第二封装层140，设置在所述平坦层上130。根据本发明的一优选实施例中，所

述第二封装层140的材料为氮化硅(SiN)，并且通过电浆辅助化学气相沈积(plasma-

enhanced  chemical  vapor  deposition,PECVD)在所述平坦层130上形成所述第二封装层

140。

[0072] 所述遮光层150，设置在所述第二封装层140上；其中所述遮光层150包括聚聚酰亚

胺，并且在所述遮光层上对应所述红色子像素区域111、所述绿色子像素区域112和所述蓝

色子像素区域113的位置定义孔洞151、152、153。根据本发明的一优选实施例中，通过光刻，

在所述遮光层上150对应所述红色子像素区域111、所述绿色子像素区域112和所述蓝色子

像素区域113的位置蚀刻出孔洞151、152、153。所述孔洞151、152、153分别作为红色子像素

101、绿色子像素102和蓝色子像素103出光的空洞，而黑色聚酰亚胺的遮光层150吸收外界

的光线，降低反射。在本发明中使用黑色聚酰亚胺作为遮光层150材质，具有优良的机械性

能，可以改良现有技术中遮光层150的耐弯折性能。

[0073] 总结而言，在本发明的所述用于制造有机发光显示装置的封装结构的方法中，以

及所述方法所制造的有机发光显示装置以及封装结构中，通过使用喷墨打印(ink  jet 
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printing)技术，将红色色阻(color  resist)、绿色色阻和蓝色色阻准确的覆盖在有机发光

显示装置的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素上，然后通过光照以固化而形成红色彩

膜(color  filter)、绿色彩膜和蓝色彩膜，而得到内嵌彩膜薄膜封装结构(thin-fi  lm 

encapsulation)。因此，有效地简化现有彩膜制程中必须使用到的三道光罩(mask)的光刻

技术，并且降低光刻技术中的显影和烘烤的工艺对OLED的功能层造成的破坏。此外，利用在

第二封装层(SiN)上涂布黑色聚酰亚胺(polyimide,PI)作为遮光层，光刻露出红色子像素、

绿红色子像素和蓝色子像素，从而改良遮光层的耐弯折性。

[0074] 综上所述，虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以限

制本发明，本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可作各种更动与润

饰，因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。
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